Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ
	№ п/п
	Наименование товара используемого при выполнении работ
	Требуемые показатели товара

	1. 
	Покрытие полов
	Все лаги, деревянные прокладки, укладываемые столбиком под лаги, должны быть антисептированы.

Влажность материалов лаг и прокладок не должна превышать 18%. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м; толщина не менее 40—50 мм; ширина не менее 100—120 мм.

Деревянные прокладки, укладываемые по столбикам под лаги, должны быть не менее следующих размеров:

— ширина— 100—150 мм;

— длина — 200—250 мм;

— толщина не менее 25 мм.

Расстояние между осями лаг должно быть 0,4—0,5 м.

Расстояние между опорами для лаг:

— при толщине лаг 40 мм —0,8—0,9м;

— при толщине лаг 50 мм— 1,0—1,1м.

При больших эксплуатационных нагрузках на пол (более 500 кг/м2) расстояние между опорами для лаг, между лагами и их толщину следует принимать по проекту (расчету).

Под лаги, располагаемые на столбиках в полах на грунте, должны быть уложены деревянные прокладки по двум слоям толя, края которого следует выпустить из-под прокладок на 30—40 мм и закрепить к ним гвоздями. Стыки лаг должны располагаться на столбиках.

Между лагами и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазор шириной от 20—30 мм.

	2. 
	Линолеум полукоммерческий
	Теплоусвоение (Вт/м2xК)


≤14

Класс

32

Толщина (мм)


От 2,2

Использование для теплых полов


да

Показатели пожарной безопасности


Г4; В3; РП3; Д3; Т2

Поглощение ударного шума (Дб)


От 11

Удельное поверхностное электрическое сопротивление (Ом)

От 5x1015
Толщина защитного слоя (мм)


От 0,5

	3. 
	Окна
	Стеклопакет двухкамерный, максимально возможная толщина стеклопакета - 32 мм; количество камер в профиле - от 3; количество контуров и материал уплотнения – от 2 контуров сплошного уплотнения из погодоустойчивого EPDM-каучука; стекло толщиной от 4 мм, ударопрочное; внутренняя расстекловка - белая парогидроизоляция, фурнитура регулируемая поворотно-откидная. Наличие горизонтальных и вертикальных усиливающих конструкций.


